KE-I| 070 High-speed Chip Shooter
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. ¥ Unsere modulare Fertigungslinie setzt neue
Massstabe fur Produktivitat, Flexibilitdt und
B Zuverldssigkerit.




Gleich, ob es um ultraschnelle und hochgenaue Bestiickung kleinster Bauteile
oder um die Handhabung von Sonderbauelementen geht — unser hochst-

flexibles Leistungsangebot ist fiir jede Applikation die richtige Investition.

High-speed Chip Shooter

KE-1070

Bestiickkopf:
* Multi Nozzle Laserkopf (4 Sauger)

Bestiickleistung (max.):
* 15.500 BE/h Laserzentrierung (IPC 9850)

Bauelemente-Spektrum:
» 0201 - 33,5 x 33,5 mm

Komponentenhéhe (max.):
* 12 mm

Leiterplattenabmessung (max.):
* 510 x 360 mm

Bestlickgenauigkeit:
* £50 pym (Cpk = 1) Laserzentrierung a
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Der LNC60 Lasersensor ist in seiner Fahigkeit, Bauteile von 01005 bis 33,5 x 33,5 mm zu zentrieren, einzigartig. Das Lasersystem zentriert ein breites
Spektrum an Bauteilen prézise und schnell, von kleinsten, extrem diinnen Chipbauteilen bis zu kleinen QFPs, CSPs und BGAs.

Da sich der Laser auf dem Kopf befindet, kann er auch dazu verwendet f
werden, die Anwesenheit der Bauteile wéhrend der gesamten Zeit, vom *

Aufnehmen bis zum Platzieren, zu Uberwachen. Dies ist bei reiner Vakuum-

Uberwachung schwierig zu realisieren. Somit wird die Bestlcksicherheit

verbessert, da das Absetzen des Bauteils nach der Bestlickung nochmals

bestatigt wird. =)
—_———
Anwesenheit des Bauteils  Bestitigung des Einfache Feststellung
tiberwacht bis direkt vor Absetzens nach der von Tombstones.
der Bestiickung. Bauteilbestiickung.

LNC60 Vit diesem Konzept in der Bauteilzentrierung werden vier Bauteile gleichzeitig zeitneutral zentriert.
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Sensor
Das sogenannte Tangential Line Centering™ erlaubt sowohl ein grosseres Bauteilspektrum als auch eine hthere Genauigkeit. Der LNC60 vermisst
Mittelpunkt, Abmessungen und Winkelkorrektur der Bauteile in einem einzigen Durchgang. Das Layout wurde vereinfacht und ermdglicht eine
grossere Zuverldssigkeit bei flacherem und leichterem Gehduse.
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Technische Daten Auswahl verfiigbarer Optionen

Schlechtnutzenerkennung /
Hoéhenmesssystem (HMS)

Bedieneinheit fiir Riickseite

Leiterplattengrosse | Grosse L 410 x 360 mm

| Grosse L-Wide™) 510 x 360 mm

automatische Leiterplattenbreiten-
einstellung (AWA)

FCS Kalibrierwerkzeug / Feeder-
positionsanzeige (FPI) / Blue Light Kit /
Grosse L-Wide

externe Programmiereinheit (EPU) /
Host Line Computer (HLC) / Daten-
konvertierungs Software (Flexline
CAD) / Antivirus / Intelligent
Shopfloor Solutions (IS)

Bauteilgrosse Laserzentrierung 0201 bis 33,5 x 33,5 mm

Bestiickgenauigkeit ! Laserzentrierung +50 pm (Cpk = 1)

Matrix Tray Halter / Tape Feeder / Bulk
Feeder / Stick Feeder (SF/SW/MBF) /
ATF (spleissbare Tape Feeder) /
Feederwagen / Feederkalibrations-}ig
mit Monitor / IC Riickfiihrband /
Abfallbox

Spannungsversorgung 200 bis 415 VAC, 3 Phasen

Betriebsdruck 0,5 £0,05 Mpa

* Details finden Sie in der Produktspezifikation.
Maschinen-Abmessungen (BxTxH)"? 1.500 x 1.500 x 1.490 mm

1) Grésse L-Wide ist optional
2) Die angegeb 1 Maschi b ingen gelten fiir eine Férderhdhe von 950 mm




Weltweit ein fiihrender Anbieter

JUKl ist einer der weltweit flihrenden Hersteller von SMD Bestiickungsautomaten. Die innova-
tiven und zuverldssigen Kundenlésungen werden entsprechend der individuellen Kunden-
bedurfnisse entwickelt und sind darauf ausgelegt, dem Kunden niedrigste Produktionskosten

— Lowest Cost of Ownership — zu garantieren. Mit dieser Philosophie erreicht JUKI nachweis-
lich ein Hochstmass an Kundenzufriedenheit.

Was wir unter Lowest Cost of Ownership verstehen

Beim Entscheid zur Beschaffung eines Bestlickungsautomaten werden oft nur die Investitions-
kosten und die theoretische Bestlickleistung berticksichtigt. Auf die gesamten Produktions-
kosten haben jedoch noch viele weitere Faktoren einen entscheidenden Einfluss. So kénnen
Service, Ersatz- und Verschleissteile einen grossen Kostenanteil ausmachen. Die praktische
Produktionsleistung wird massgebend durch Umrist- und Ausfallzeiten sowie der Differenz
zwischen theoretischer Bestiickleistung und reellem Durchsatz der Produktion bestimmt.
Unterhalt, Programmierung und Schulung schlagen sich in den Lohnkosten nieder. Dank der
langjéhrigen Erfahrung mit flexiblen Bestlcksystemen fur mittlere bis hohe Volumen hat sich
JUKI eine ausserordentliche Kompetenz erarbeitet. Marktdaten haben gezeigt, dass JUKI-Systeme
im Vergleich mit Produkten anderer Hersteller beziiglich hochster Zuverldssigkeit und tiefsten
Produktionskosten absolute Weltspitze sind.

EUROPA

Hauptsitz

Solothurn, Schweiz
Telefon +41 32 626 29 29

Nirnberg, Deutschland
Telefon +49 911 93 62 660

Crawley, England
Telefon +44 (0) 1293 59 22 70

AMERIKA

Hauptsitz

Morrisville, NC

Telefon +1 (919) 460 0111

ASIEN

Juki Corporation

Tokyo, Japan

Telefon +81 3 3480 3371

Fir den Standort der nachstgelegenen
Niederlassung kontaktieren Sie bitte
unseren Hauptsitz oder informieren
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